
证券代码：002429                                   证券简称：兆驰股份 

深圳市兆驰股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2022-004 

投资者关系

活动类别 

■ 特定对象调研          □ 分析师会议 

□ 媒体采访              □ 业绩说明会 

□ 新闻发布会             □ 路演活动 

□ 现场参观 

□ 其他 （电话会议） 

参与单位名

称及人员 

姓名 

中信证券：程子盈；明达资产：李涛；高益基金：余维念；惠通基金：

王青晨；谢诺辰阳投资：郭乐颖。 

时间 2022 年 9 月 19 日 10:00-12:00 

地点 深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 

上市公司 

接待人员 

姓名 

副总经理兼董事会秘书：单华锦女士。 

投资者关系

活动主要内

容介绍 

一、公司基本情况介绍 

2021 年，公司实现营业收入 225.38 亿元，同比增长 11.65%，近

五年复合增长率为 24.69%；主营业务盈利能力持续增强，毛利率

15.83%，逐年稳步增长。由于对恒大系应收债权计提了资产减值准备

18.93 亿元，导致报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 3.33 亿

元；若剔除本项资产减值准备的影响，主营业务相关的归属于上市公

司股东的净利润为 22.26 亿元，较去年的 17.63 亿元同比增长了

26.26%。 

经过多年的积累与整合，公司逐步发展成为拥有智慧显示、智慧

家庭组网以及 LED 全产业链三大业务板块的综合型制造企业。 



（一）智慧显示 

智慧显示是公司的核心业务板块，产品包括液晶电视、电脑显示

器、Mini LED 显示产品等，可提供各领域主流尺寸的智慧显示产品，

适用于家庭、办公、商业、教育及医疗等多元化场景。公司以家庭显

示为核心，通过品类拓展，向办公、商用、教育及医疗等新型显示领

域布局，实现由“液晶电视”向“智慧显示”升级，逐步构建智慧显

示行业的产业集群，并依托互联网内容运营实现多场景智慧生活。 

同时，可提供搭载 Roku、Android TV 和 Fire TV 的整机解决方

案，为提高国际市场智能电视的份额提供有力保障；公司旗下风行在

线作为全视频智能运营与营销服务商，将长短视频的海量内容进行精

细化运营和分类，并运用大数据分析向多平台、多品牌、多终端进行

内容输出，在深度内容和多场景渠道领域做垂直整合服务。 

（二）LED 全产业链 

公司已完成“上游芯片、中游封装、下游应用”的 LED 全产业链

深度布局，在 LED 通用照明、传统 LED 背光、显示领域已占据主要

市场份额，并持续提升高端照明、Mini LED 背光、Mini LED 显示等

高端产品的占比。 

LED 芯片板块 2021 年实现净利润 3.04 亿元，同比增长 353.59%。

公司可提供氮化镓芯片和砷化镓芯片，氮化镓芯片目前月产能可达 65

万片 4 寸片，在 LED 通用照明、传统 LED 背光、显示领域已占据主

要市场份额；砷化镓芯片目前月产能可达 5 万片 4 寸片。 

LED 封装板块 2021 年实现净利润 2.08 亿元，同比增长 94.27%。

在 LED 背光领域，公司重点开发 Mini LED 背光技术，推出了 Mini 

POB、Mini COB 及 NCSP 三种主流技术方案，并且得到了日韩系高

端品牌客户的认证，实现大批量供货，已成为 Mini LED 背光产业化

的中坚力量。在 LED 照明领域，公司逐步开发了植物照明、车用照明

和健康照明等高附加值产品。在 LED 显示领域，公司推出 Mini 倒装

系列单灯产品，并将Mini LED与 IMD封装技术相结合，实现P0.6~P0.9



微间距显示器件的研制与量产。 

LED 应用板块，公司从照明、背光和显示三方面布局。照明应用

领域，公司通过“兆驰照明”品牌及 ODM 业务推出照明成品灯具、

灯饰等产品；背光应用领域，公司可提供涵盖市场主流尺寸的液晶电

视或显示器等产品；显示应用领域是公司 LED 板块近两年发展的重

点，公司积极布局 Mini /Micro LED 新型显示，2021 年推出 100μm

以下的 Mini RGB 显示产品，公司现拥有 100 条 COB 显示模组生产

线，2022 年于南昌显示工厂新增 300-500 条线，并实现对国内知名显

示品牌厂商的批量供货。 

（三）智慧家庭组网 

智慧家庭组网业务依托多年的产品演变与积累，以及宽带领域新

技术的研发投入，在通信及 IoT领域形成了丰富多元的智能产品矩阵，

属于公司业务相对成熟稳定的板块。 

二、提问及答复概要 

（一）公司主营业务基本情况？目前下半年业务情况如何？三大

业务板块能否分别介绍 

1、智慧显示： 

2021 年液晶电视 ODM 出货量超 1000 万台，排名保持在全球第

二，同时提升大尺寸产品占比，如 21 年公司液晶电视 60 寸以上大尺

寸产品销售占比提升 3.4 个百分点。今年全球经济在各国贸易保护和

局部地缘政治冲突下，下行压力继续加大，北美、欧洲乃至中国消费

市场需求进一步疲软，同时主要原材料各尺寸液晶面板的价格继续下

跌，短期造成公司智慧显示板块的业绩出现下滑。同时，公司一方面

开拓了其他市场渠道，如除原来的中国、北美市场以外，开拓东南亚、

拉美等其他海外市场。另一方面，今年公司在传统电视以外推出新品，

如 Mini LED 电视机，为主营业务智慧显示板块提供业绩新增点。 

从宏观来看，海外电视智能化的比例远逊于国内，近些年是海外

智能机推广的重点期，公司未来几年重点开拓海外市场的份额，今年



下半年面板价格逐步趋稳，以及下半年市场较上半年市场需求好转，

有利于推进海外市场的开拓以及新品推广。 

2、LED 全产业链： 

2021 年全年 LED 全产业链实现营收 45.72 亿元，同比增长

24.17%。 

LED 芯片整体产能正稳步扩增：（1）氮化镓芯片产能目前月产能

已达到 65 万片 4 寸片，在通用照明、传统背光和显示领域已占据主

要份额，正逐步延伸至高光效照明、mini LED 背光等高附加值领域，

2022 年新增 52 腔 MOCVD 及配套设备用于氮化镓 mini LED 芯片的

扩产，投产后氮化镓芯片月产能规模将到达 110 万片 4 寸片；（2）砷

化镓芯片于 2021 年下半年实现量产爬坡，目前可月产 5 万片 4 寸片，

正积极开拓 mini LED 显示和植物照明产品。 

LED 封装业务，近几年公司封装产能持续扩增，带动了相关收入

和利润的高速成长。公司 LED 封装产线数扩增至 3500 条，已位居行

业前列。公司封装产品主要应用于照明、背光和显示三大主流领域，

当前通用照明是公司封装板块的主要收入来源，近些年通过布局 Mini 

LED 背光和显示领域，已经有了一定的市场占有率，未来封装板块的

收入结构会有很大调整。 

公司 LED 终端应用板块全面布局照明、背光和显示：（1）照明领

域，公司通过“兆驰照明”品牌及 ODM 业务对外销售成品灯具、灯

饰等产品；（2）背光和显示领域，当下主要聚焦 Mini LED 完善技术

能力，2021 年推出 100μm 以下的 Mini RGB 显示产品，公司现拥有

100 条 COB 显示模组生产线，2022 年新增 300-500 条线，并实现对

国内知名显示品牌厂商的批量供货。 

3、智慧家庭组网： 

智慧家庭组网聚焦通信及 IoT 业务，近年来稳健发展，扎实做好

通信及 IoT 硬件与软件产品，紧抓万物互联时代带来的硬件更新和服



务增值的发展机遇。 

（二）公司的 LED 全产业链优势是什么？公司 LED 产品在 Mini 

LED 产品中的布局？ 

全产业链形成的协同优势可以有效提升整体规模和效率，加快新

产品的研发测试投产，扩产时根据上下游产销配比同步扩产，降低市

场风险，发挥更大的经济效益。 

今年公司重点强化全产业链的协同优势，重点开拓 Mini LED 市

场份额，发挥从芯到屏的供应优势。具体到产业链中，芯片领域：公

司新增 52 腔 MOCVD 及配套生产设备用于氮化镓 Mini LED 芯片扩

产项目，旨在扩大公司在 Mini LED 产品的市场份额。 

在背光及显示领域，公司的封装业务在 Mini LED 电视背光及显

示器市场占有较大市场份额，同时，公司 LED 业务与智能电视 ODM

之间具备明确的协同效应，公司深耕现有客户资源，多维护巩固和维

护客户资源。同时，公司深化 LED 全产业链“从芯到屏”的战略布

局，持续发力 Mini/Micro LED 新型显示。公司一方面在 LED 封装业

务中将 Mini LED 与 IMD 封装技术相结合，已经实现 P0.6~P0.9 微间

距显示器件的量产；另一方面采用 COB 封装技术，推出 Mini COB 显

示模组系列产品，聚焦中高端领域，助力公司向“智慧显示”升级。 

（三）能否介绍一下 Mini COB 显示模组产品的特点 

Mini RGB 是未来最具发展前景的下一代显示技术之一，公司推

出 Mini COB 显示模组系列产品，旨在聚焦中高端显示领域。公司 Mini 

COB 产品使用全倒装芯片，散热佳、低功耗，墨色一致、颜色一致，

能够实现色域 117%覆盖。 

（四）公司今年在 Mini LED 方面投资扩产规划？ 

LED 芯片领域，目前公司氮化镓月产能可达 65 万片 4 寸片，2022

年，兆驰半导体计划新增 52 腔 MOCVD 及配套生产设备用于氮化镓

Mini LED 芯片扩产项目，预计扩产后氮化镓芯片月产能总规模可达

110 万片 4 寸片。LED 应用领域，公司今年投资 300-500 条采用 COB



封装技术的 RGB 小间距 LED 显示模组产线。 

（五）请问南昌扩建项目进展如何？什么时候投产？ 

目前芯片扩产项目是在现有工厂中引入新设备，目前设备已经陆

续到货并组织调试，会依据设备到货调试的进度，产能陆续释放。 

公司 COB 小间距模组项目在南昌新工厂中生产，目前已经少量

设备到货，预计今年底开始投产。 

附件清单 

（如有） 
无 

日期 2022 年 9 月 19 日 

 


